
시스템반도체 얼라이언스 네트워킹 & 테크 데이 개최(案)

한국팹리스산업협회

□ (행사명)「2024 시스템반도체 얼라이언스 네트워킹 & Tech DAY」

□ (일  시) 2024. 6. 27 (목) 10:30~15:30

□ (주  최) 성남시, (공동주관) 한국팹리스산업협회/한국전자기술연구원

□ (장  소) 텔레칩스 사옥 1층 대강당(성남시 수정구 금토로 80번길 27 소재) 

□ (대  상) 시스템반도체 수요기업, 공급기업, 협회 등 관계자 80여명

□ (주요내용) 
   - 시스템반도체 얼라이언스 네트워킹 DAY 및 시스템반도체 Tech Day

□ (문의처) 031)706-9777 / kfia.shcheon@gmail.com

□ 세부 프로그램(안) 

시간 주요 일정

10:20∼10:30 10’ ▪시스템반도체 Tech Day 등록 및 접수

10:30∼10:35 2’ ▪개회

10:32∼10:40 8’ ▪시스템반도체 Tech Day 개회사(한국팹리스산업협회장)

10:40∼11:40 60’ ▪(기술발표) 시높시스(박준 상무)
- IP 신기술, EDA Tool 인력 양성 등

11:40∼12:10 30’ ▪질의응답

12:10∼12:20 10’ ▪Next Tech Day 안내 및 얼라이언스 네트워킹 안내
▪사진촬영

12:20∼13:20 60’ ▪점심 식사(얼라이언스 신청자에 한해)

13:20∼13:30 10’ ▪얼라이언스 네트워킹 Day 등록 및 접수

13:30∼13:35 5’ ▪얼라이언스 네크워킹 Day 축사(한국팹리스산업협회장)

13:35∼14:05 30’ ▪(기조발표)시스템반도체 검증지원 활성화 방안 등
- 황태호 KETI 반도체디스플레이 연구본부장

14:05∼14:25 20’ ▪부대행사 ESG 설명 및 사업설명 등

14:25∼14:35 10’ ▪향후 네트워킹 및 얼라이언스 일정 소개
▪사진촬영

14:35∼14:50 15’ ▪분과별 장소이동(2층 회의실) 및 Break Time

14:50∼15:50 60’

▪협력과 교류의 場(분과별 네트워킹 및 정책지원 수요조사 등)
- 모바일/가전 분과
- 로봇/바이오 분과
- 컴퓨팅/시스템 분과
- 모빌리티 분과

15:50∼ 10’ ▪폐회

* 발표는 변경 될 수 있으며, 세부 안내는 추후 한번 더 진행될 예정이오니 참고 부탁드립니다.


